
模组/开发板认证流程

合作
厂商

基金
会

开发阶段 送测阶段 认证阶段 认证通过

汇入主干 通过认证

兼容性标
准

PCS+XTS PCS+XTS

基线代码 Master LTS

套件 随Master代
码编译

LTS上XTS仓编
译或二进制

组件要求 最小集 最小集

物料投递：

 开发板（不少于5块）

 调试线缆（非标接口必选）

上传文件：

 镜像文件

 版本说明

 兼容性自认证报告

 PCS自检表结果

1、认证测试支撑

2、问题确认

1、代码上库（合入主干）

2、公司宣传

1、认证相关业务支撑
1、送测物料确认

2、上传文件完备性确认
首发芯片 非首发芯片

兼容性
测试

基金会测
试

厂商自测试+
基金会抽检

PCS合规
检查

基金会测
试

厂商自测试+
基金会抽检

1、基金会官网宣传

2、厂商汇入代码上库

3、联合宣传

4、首芯片流水线部署



产品认证流程

合作
厂商

基金
会

开发阶段 送测阶段 认证阶段 认证通过

通过认证

兼容性标准 PCS+XTS

基线代码 LTS

套件 LTS上XTS仓编译或二

进制

组件要求 最小集

物料投递：

 产品（不少于2块）

 调试线缆（非标接口必选）

上传文件：

 镜像文件（与商用版本一致）

 版本说明

 兼容性自认证报告

 PCS自检表结果

1、认证测试支撑

2、问题确认

1、公司宣传

1、认证相关业务支撑
1、送测物料确认

2、上传文件完备性确认
首发产品 非首发产品

兼容性
测试

基金会测
试

厂商自测试+
基金会抽检

PCS合规
检查

基金会测
试

厂商自测试+
基金会抽检

1、OpenHarmony证书

2、认证数据归档



商业发行版认证流程

合作
厂商

基金
会

开发阶段 送测阶段 认证阶段 认证通过

通过认证

兼容性标准 PCS+XTS

基线代码 LTS

套件 LTS上XTS仓编译或二
进制

组件要求 最小集

测试设备 1、商用产品
2、社区开发板

物料投递：

 商用产品（不少于2块）

 调试线缆（非标接口必选）

上传文件：

 镜像文件（与商用版本一致）

 版本说明

 兼容性自认证报告

 PCS自检表结果

1、认证测试支撑

2、问题确认

1、公司宣传

1、认证相关业务支撑
1、送测物料确认

2、上传文件完备性确认
社区开发板 商业产品

兼容性
测试

基金会测试 厂商自测试+
基金会抽检

PCS合
规检查

基金会测试 厂商自测试+
基金会抽检

1、基金会官网宣传



各类型认证流程比较

模组/开发板 产品 发行版

开发版本及套件 Master或LTS LTS LTS

投递物料 认证产品（不少于5个） 认证产品（不少于2个） 认证产品（不少于2个）

认证周期 2周 2周 2周

是否共享代码 可选 不涉及 不涉及

认证结果 官网呈现 认证证书 官网呈现


